附表1：被告高映星公司、被告何沛麒提出之有效性證據

	證據
	內容

	高映星公司被證1
（即何沛麒之被證2）
	2011年8月9日公告之美國第7992354號「Device for Leveling and Aligning Tiles and Method for Leveling and Aligning Tiles」專利案

	高映星公司被證2
	義大利RAIMONDI公司於2013年9月15日上傳於YouTube之「"3D" R.L.S.: RAIMONDI LEVELLING SYSTEM / DISTANZIATORI LIVELLANTI RAIMONDI」影片（網址：https://www.youtube.com/watch?v=5teRqwg_Tr8）

	高映星公司被證5
（即被告何沛麒之被證5）
	2014年2月6日公開之美國第2014/0033640號「Tile leveling device」專利案

	高映星公司被證6
（即被告何沛麒之被證3）
	2013年12月17日公告之美國第8607530號「Mechanical edge setting system and method for setting tiles and tuning lippage」專利案

	高映星公司被證7
	2012年5月30日公告之中國第101864833號「用於鋪設覆蓋地面等的塊體的找平裝置」專利案

	何沛麒被證4
	2013年3月21日公開之美國第2013/0067854號「LEVELING SPACER FOR LAYING WALL TILES, PAVING TILES AND THE LIKE WITH THE INTERPOSITION OF GAPS」專利案









附表2：被告唐忠義就系爭專利請求項與系爭產品之比對分析
	要件編號
	系爭專利請求項1、5之技術特徵
	系爭產品之技術內容
	比對結果

	1A
	一種用於整平磁磚之「磁磚整平器」，包含一「座體」，該座體設有一底板及一立片而呈T型狀
	一種用於整平磁磚之「磁磚整平器」，包含一「座體」，該座體設有一底板及一立片而呈T型狀
	大致相同

	1B
	「立片」係相對於底板上方一體延伸設置，立片設有一上端片部及一下端片部
	「立片」係相對於底板上方一體延伸設置，立片設有一上端片部及一下端片部
	大致相同

	1C
	上端片部與下端片部間設有一「穿孔部」
	上端片部與下端片部間設有一「穿孔部」
	大致相同

	1D
	下端片部近下緣之左、右二側分設有一「斷裂導口」
	下端片部近下緣之左、右二側分設有一「斷裂導口」
	大致相同

	1E
	底板之前、後側設有由外向內呈漸傾之「斜面部」
	底板之前、後側為平面部，並無設有由外向內呈漸傾之「斜面部」
	不同

	1F
	設有一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，係穿制於T型座體之立片所設穿孔部
	設有一調整塊，該調整塊頂面設有一傾斜面部，其調整塊係穿制於座體之立片所設穿孔部
	大致相同

	5A
	斜面部上分別向內設有數凸肋
	平面部上分別設有數「凸肋」
	不同





附表3：被告何沛麒、上多利公司所提出之系爭產品與系爭專利請求項5文義比對分析
	編號
	系爭專利請求項5之技術特徵
	系爭產品之對應技術內容
	比對結果

	5A
	一種磁磚整平器，其係包括：
	一種磁磚整平器，其係包括：
	相同

	5B
	一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置，
	一底板及一立片，而立片設於底板上。
	相同

	5C
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，

依上述請求項解釋：底板之前、後側皆增設一塊斜面部，且斜面部是外高內低而形成由外向內呈漸傾之狀。
	底板之前、後側皆形成由內向外逐漸傾斜的脫模斜面，使得脫模斜面愈靠近立片愈高，愈靠近底板外側愈低（即外低內高），以方便磁磚整平器從模具脫模。

由於系爭產品僅於底板頂面形成方便脫模的脫模斜面，沒有於底板上增設一塊斜面部，且系爭產品之脫模斜面是由內向外逐漸傾斜（外低內高），不同於系爭專利之斜面部是由外向內逐漸傾斜（外高內低）。因此，兩者顯然不同。
	不同

	5D
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，
	立片具有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間有一穿孔部。
	相同

	5E
	且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；

依上述請求項解釋：下端片部左、右二側分設有一斷裂導口，且斷裂導口位於穿孔部下緣的下方而形成靠近下端片部12下緣之狀，以控制斷裂線位置。
	下端片部的左、右二側分別形成一V形缺槽。V形缺槽對齊於穿孔部的下緣，下端片部還設置預折斷線，預折斷線切齊於穿孔部的下緣，方便施工人員沿該預折斷線折斷下端片部。

由於系爭產品的V形缺槽均對齊於穿孔部的下緣，沒有位於穿孔部的下緣的下方，未靠近下端片部的下緣，且系爭產品的立片被折斷時，必然會沿著預先設置的預折斷線斷裂，跟V形缺槽無關，足見V形缺槽顯無控制斷裂線位置的作用。因此，兩者顯然不同。
	不同

	5F
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	斜塊調整體頂面有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿入立片之穿孔部。
	相同

	5G
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
（依上述請求項解釋：該斜面部上分別向內設有可增加底板洩土性的數凸肋）
	底板頂面（脫模斜面）上設有數補強凸肋。

由於系爭產品底板上只有形成由內向外逐漸傾斜的脫模斜面，故不可能於由外向內逐漸傾斜的斜面部上向內設數凸肋。再者，系爭產品的各補強凸肋的高度很低，當它們抵持於磁磚底面時，磁磚底面與底板之間僅存在非常狹窄的間隙，沒有實質的洩土作用，且於實際使用時，底板頂面根本不會接觸到水泥砂漿，無土可洩，故補強凸肋只有補強底板之作用，沒有、實際上也不需要洩土作用。因此，兩者顯然不同。
	不同






附表4：被告林柏賢提出之系爭專利（原請求項1、5）與鑑定樣品文
義比對分析
	系爭專利
(原請求項1+原請求項5)
	鑑定樣品
	是否符合

	一種磁磚整平器，其係包括： 一T型座體(10)，
	一種磁磚整平器，其係包括： 一T型座體。
	符合。

	該T型座體(10)設有一底板(11)及一立片(12)，
	該T型座體設有一底板及一立片。
	符合。

	而立片(12)係相對於底板(11)上方一體延伸設置，
	而立片係相對於底板上方一體延伸設置。
	符合。

	且底板(11)之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部(110)，
	底板之前、後側靠近該立片處為水平部，而該底板於該水平部的遠離立片的一側處皆設有由內向外呈朝上漸傾之傾斜部。
	不符合。
鑑定樣品並未揭露斜面部。

	而立片(12)設有一上端片部(120)及一下端片部(121)，
	而立片設有一上端片部及一下端片部。
	符合。

	該上端片部(120)與下端片部(121)間設有一穿孔部(122)，
	該上端片部(120)與下端片部(121)間設有一穿孔部(122) 。
	符合。

	且下端片部(121)近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口(121A)；以及
	下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口。
	符合。

	一斜塊調整體(20)，
	一斜塊調整體。
	符合。

	該斜塊調整體(20)頂面設有一傾斜面部(21)，
	該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部。
	符合。

	其斜塊調整體(20)係穿制於T型座體(10)之立片(12)所設穿孔部(122)：
	其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	符合。

	其中，該斜面部(110)上分別向內設有數凸肋(111)。
	該底板上表面分別向內設有數凸肋。
	不符合。
鑑定樣品並未揭露斜面部。






附表5：本院就系爭產品（唐忠義）與系爭專利請求項5 之文義比對分析
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(唐忠義)
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種磁磚整平器，其係包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	1a
	一種磁磚整平器，包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置，
	是

	1B
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，
	1b
	且底板之前、後側皆設有內高外低略呈傾斜的斜面部，
	是

	1C
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	1c
	立片設有一上端片部及一下端片部，上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	是

	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	1d
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部，
	是

	要件編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(唐忠義)
技術內容
	文義讀取

	5E
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	5e
	該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	是







附表6：本院對系爭產品(何沛麒)與系爭專利請求項5之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(何沛麒)
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種磁磚整平器，其係包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	1a
	一種磁磚整平器，包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置，
	是

	1B
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，
	1b
	且底板之前、後側皆設有內高外低略呈傾斜的斜面部，
	是

	1C
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	1c
	立片設有一上端片部及一下端片部，上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	是

	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	1d
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部，
	是

	要件編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(何沛麒)
技術內容
	文義讀取

	5E
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	5e
	該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	是





附表7：本院對系爭產品(許至成)與系爭專利請求項5之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(許至成)
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種磁磚整平器，其係包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	1a
	一種磁磚整平器，包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	是

	1B
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，
	1b
	且底板之前、後側皆設有內高外低略呈傾斜的斜面部，
	是

	1C
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	1c
	立片設有一上端片部及一下端片部，上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	是

	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	1d
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部，
	是

	要件編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(許至成)
技術內容
	文義讀取

	5E
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	5e
	該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	是







附表8：本院對系爭產品(林宥憲)與系爭專利請求項5之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(林宥憲)
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種磁磚整平器，其係包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	1a
	一種磁磚整平器，包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	是

	1B
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，
	1b
	且底板之前、後側皆設有內高外低略呈傾斜的斜面部，
	是

	1C
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	1c
	立片設有一上端片部及一下端片部，上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	是

	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	1d
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部，
	是

	要件編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(林宥憲)
技術內容
	文義讀取

	5E
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	5e
	該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	是





附表9：本院對系爭產品(林存清)與系爭專利請求項5之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(林存清)
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種磁磚整平器，其係包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	1a
	一種磁磚整平器，包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	是

	1B
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，
	1b
	且底板係呈平面狀，
	否

	1C
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	1c
	立片設有一上端片部及一下端片部，上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	是

	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	1d
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部，
	是

	要件編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(林存清)
技術內容
	文義讀取

	5E
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	5e
	該底板平面上設有外高內低傾斜之數凸肋。
	否






附表10：本院對系爭產品(林柏賢)與系爭專利請求項5之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(林柏賢)
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種磁磚整平器，其係包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	1a
	一種磁磚整平器，包括：一類T型座體，該類T型座體設有一兩側呈向外翹起之外高內低狀的底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置，
	否

	1B
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，
	1b
	且底板之前、後側皆設有內高外低略呈傾斜的斜面部及接續斜面部向外延伸的平面部，
	否

	1C
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	1c
	立片設有一上端片部及一下端片部，上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	是

	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	1d
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部，
	是

	要件編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(林柏賢)
技術內容
	文義讀取

	5E
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	5e
	數凸肋設於該底板平面部與斜面部上並呈向外側翹起的外高內低狀。
	否






[bookmark: _GoBack]附表11：本院對系爭產品(高映星)與系爭專利請求項5之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(高映星)
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種磁磚整平器，其係包括：一T型座體，該T型座體設有一底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	1A
	一種磁磚整平器，包括：一類T型座體，該類T型座體設有一兩側呈向外翹起之外高內低狀的底板及一立片，而立片係相對於底板上方一體延伸設置， 
	否

	1B
	且底板之前、後側皆設有由外向內呈漸傾之斜面部，
	1B
	且底板之前、後側皆設有內高外低略呈傾斜的斜面部，
	是

	1C
	而立片設有一上端片部及一下端片部，該上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	1C
	立片設有一上端片部及一下端片部，上端片部與下端片部間設有一穿孔部，且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口；
	是

	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部。
	1D
	以及一斜塊調整體，該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部，其斜塊調整體係穿制於T型座體之立片所設穿孔部，
	是

	要件編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	要件編號
	系爭產品(高映星)
技術內容
	文義讀取

	5E
	其中，該斜面部上分別向內設有數凸肋。
	5E
	數凸肋設於該斜面部上並呈向外側翹起的外高內低狀。
	否
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